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1. 新技術創出交流会２０２５ 開催概要 

 

（１） 名称 

新技術創出交流会 2025 

 

（２） 目的 

都内中小企業と大手企業開発部門等との間で多くの商談ができる機会を提供し、オープンイノベー

ション参画を通じて成長産業への参入、新分野展開、新たな技術・製品開発等を促進すること 

 

（３） 開催期間 

令和７年 10 月 23 日（木）、24 日（金）  

 

（４） 開催内容 

個別面談会（非公開）、製品展示会（一般公開） 

 

（５） 開催場所 

第１会場（個別面談会・製品展示会） 

東京たま未来メッセ（東京都八王子市神明町３-19-２） 

 

第２会場（個別面談会のみ） 

オープンイノベーションフィールド多摩 八王子館（東京都八王子市三丁目３-５-１） 

 

（６） 出展費用 

無料（標準装備以外の備品、搬出費用等除く） 

 

（７） 主催 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

 

（８） 後援機関 

青梅信用金庫/西武信用金庫/多摩信用金庫/飯能信用金庫/株式会社きらぼし銀行  

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ/一般社団法人首都圏産業活性化協会   

公益財団法人東京都環境公社/地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター/ 東京信用保証協会  

  東京中小企業投資育成株式会社/独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部/日本政策金融公庫  

昭島市商工会/あきる野商工会/稲城市商工会/国立市商工会/小金井市商工会/国分寺市商工会  

小平商工会/西東京商工会/羽村市商工会/東大和市商工会/日野市商工会/瑞穂町商工会 

狛江市商工会/三鷹商工会/清瀬商工会/調布市商工会/東久留米市商工会  

東京都商工会連合会/東村山市商工会/日の出町商工会/武蔵村山市商工会/福生市商工会   

青梅商工会議所/立川商工会議所/多摩商工会議所/八王子商工会議所/町田商工会議所 

武蔵野商工会議所/むさし府中商工会議所  

 

 

 



2. スケジュール 

 

４月 
２３日（水） 

・参加企業（大手・中小）エントリー開始 

６月 
１８日（水） 

・参加企業（大手・中小）エントリー締切 

７月 

１日（火） 

・技術アピールシート集（電子版）をエントリー大手企業に限定公開（通年） 

・エントリー大手企業による面談申込み開始 

 

３１日（木） 

・エントリー大手企業による面談申込み締切 

８月 

 ８日（金）～１５日（金） 

・エントリー中小企業へ面談申込みの有無の通知 

 

１５日（金）～２６日（火） 

・面談申込みがあった中小企業へ出展希望の確認 

 

２７日（水） 

・面談スケジュールの通知（※） 

※面談日時、会場、面談先企業の詳細等をご案内 

９月 

 １日（月） 

・出展企業確定 

２５日（木） 

・新技術創出交流会 参加企業説明会・セミナーの開催 

１０月 

２２日（水） 新技術創出交流会 前日準備（出展準備など） 

 

２３日（木） 新技術創出交流会 １日目 

       個別面談会： ９時００分～１５時５５分 

       製品展示会：１０時００分～１７時００分 

 

２４日（金） 新技術創出交流会 ２日目 

個別面談会： ９時００分～１５時５５分 

       製品展示会：１０時００分～１６時００分 

 

 



3. 個別面談会 

東京たま未来メッセおよびオープンイノベーションフィールド多摩八王子館に、個別面談ブースを 32 ブー

ス設置し、2 日間に渡り面談を実施した。面談には、大手企業と中小企業の技術連携等を支援する“技術連携

コーディネーター”が同席し、円滑な面談となるようにサポートした。 

 

面談実施数：369 面談 

参加企業数：大手企業：103 社 148 部門、中小企業：234 社 

 

■面談内訳                     ■面談に占める技術分野割合 

技術分野 参加企業数 面談数 

加工 52 社 73 

AI・IoT 60 社 105 

電気・電子・光学 55 社 87 

システム・ソフトフェア 31 社 43 

評価・検査 9 社 18 

材料 14 社 22 

その他 13 社 21 

合計 234 社 369 

   

 

4. 製品展示会  

「加工」「AI・IoT」「電気・電子・光学」「システム・ソフトフェア」「評価・検査」「材料」「その他」の７

分野で、206 社（都関連２ブースを除く）が出展した。 

※今年度は、個別面談会において大手企業から面談希望のあった企業のうち、出展を希望する企業が参加し

た。 

 

■出展分野 

技術分野 出展数 

加工 49 社 

AI・IoT 54 社 

電気・電子・光学 48 社 

システム・ソフトフェア 28 社 

評価・検査  6 社 

材料 11 社 

その他 10 社 

合計 206 社 

※出展企業情報は、次ページに記載 

 

 

 

 

  

 
 



 

【出展企業情報】 

 

 加工 



 

 

 

その他 



【会場マップ】 



【来場者情報】 

一般来場者数：1,133 名 

 

【来場者属性】 

 

■役 職                     ■業 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■イベントを知ったきっかけ 

 

 

 

 【来場者アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5. アンケート集計 

【参加企業へのアンケート】 

 

■個別面談会の満足度                  ■製品展示会の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■製品展示会での名刺交換人数              ■製品展示会での商談数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の交流会（個別面談会・製品展示会）への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



■個別面談会に関する企業の声（抜粋） 

・コーディネーターによる面談前サポート（大手企業の課題・ニーズ等の説明など）があり、当日の面談

をスムーズに進めることができた 

・これまで接点のなかった大手企業と面談機会が得られた 

・大手企業が求めていることや技術課題など、情報収集することができた 

 

■製品展示会に関する企業の声（抜粋） 

・他の展示会に比べ、ビジネス目的の来場者が多く感じた 

・出展企業間で交流ができた 

・大規模な展示会と比べ、具体的なニーズをもっている来場者が多い 

 

 

【一般来場者アンケート】 

 

■製品展示会の満足度                ■来場の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去来場の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般来場者の声（抜粋） 

・ブース分類（技術分野）がわかりやすい   

・出展企業と話しやすい           

・コンパクトで効率良く情報収集ができる   

 
 

 



6. 制作物（広報関係） 

 

■参加企業向けリーフレット 

  

 

■一般来場者向けリーフレット 

    


